Embedded Building Blocks
COMSys — die Embedded PC Plattform
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Was steckt hinter der Idee? [

Standard / Consumer Industrie
b N -

ASchnelle Produktwechsel
Almmer die

neueste Technologie
APreisgiinstig
AOptimale Umgebung

ALangfristiger Bedarf
ALanglebig, zuverlassig
Alndustrie-Schnittstellen
ARaue Umgebung

Embedded PC
so flexibel wie
Standard PC
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COMSys — Woflr steht das? /1]

A CPU Module
COMSyS v COM Express Standard
ACOM Express basierende Systeme v x86 Technologie

7

C eine modulare Embedded PC Plattform A Mainboard
v Nach Mini ITX Standard
A Kits
v Fur den einfachen Einsatz
A Mainboard

COM Express Modul
DDR2 / DDR3 Speicher

Cooling Interface
L

> > >
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COMSys — Warum COM Express? /1]

\

- & A Hoch skalierbar
E Congo’re EMERSON. @ v Passend fir jede Anwendung

Network Power

v Upgradefahig (cPU, Chi ps:

Core™i7

Core™ 2 Duo

andelr e.. Core™Duo

conga-CA94S .. S Celeron® M

Intel® Atom
(Embedded Roadmap)

A Unterschiedliche Hersteller
v, Keine Einschr a

A Neueste Technologie
v zukunftssicher

COMSys Embedded PC Plattform -
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Entwickelt im Rahmen der Embedded Buildings Blocks*

.Im Rahmen der Intel Initiative Embedded Building Blocks hat Intel mit den

A Em bedded BU I ld I ng BIOCkS Firmen TQ, congatec und apra-norm starke Partner aus der Industrie gefunden,
V In |t| iert du rCh I nte|® dlie auf Basis Ihr?r Iangjéhrigeln. Erfahrungtl-:-n im Blereich ges Embedded Complu-
ting, der professionellen Realisierung von industrietauglichen Systemen sowie
V E| ne Offene |n |'[|at|ve der optimierten Gehduseintegration hervorragende Komponenten zur Realisie-
. . . rung von Embedded PCs bereitstellen. Die im Rahmen dieser Initiative entwi-
V bereF[S 8 M Itg|ledel’ ckelten Bausteine sind so aufeinander abgestimmt, dass die Erstellung von
vV Z|e| . Embedded Systemen basierend auf Intel Technologie extrem einfach, flexibel
. und kostengunstig méglich ist. Intel sieht dadurch die Chance, dass auch schon
E|nfaCheS und ﬂeX|b|eS ﬂ.Jr kleine unFI mittlere St'L'JckzahIen.inldi\.'iduelle, spezitlell auf.die Kundenbedij.rf-
nisse abgestimmte Systeme kurzfristig umzusetzen sind. Hier schiummert ein
Bau kastensystem fu r enormes Marktpotential.”

Embedded Applikationen Mertin Engelhart

Manager Strategic Sales Development bei Intel

A Grandungsmitglieder

m congatec

the rhythm of embedded computing

COM Express Module Mainboard / Systeme Gehause / Mechanik
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COMSys ]

Industrie Design
AHo6chste Ausfallsicherheit
AHohe Langlebigkeit

durch Einsatz industrietauglicher Komponenten

[ . . .
Ausfallsichere Systeme auch bei Dauereinsatz
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COMSys 7]

Industrie Design
ASchock- und
Vibrationsfest

durch gelotete und geschraubte Bauteile

Robuste PCs fur den Einsatz in industrieller Umgebung

-
(oan)
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COMSys 7]

Industrie Design
AErweiterter
Temperaturbereich

durch Einsatz der entsprechenden Komponenten

Robuste PCs fur den Einsatz in industrieller Umgebung

‘|||HH‘5G
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COMSys 7]

Industrie Design
ALufterlos

durch universelles Kiuhlkonzept

r . L
Leise und zuverlassige PCs
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COMSys 7]

Industrie Design
AIP Schutz

durch Anordnung aller Stecker auf einer Seite
und Einsatz entsprechender Gehause

Robuste PCs fur den Einsatz in industrieller Umgebung
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COMSys ]

Langfristige Verfligbarkeit _
A5 bis 7 Jahre nach Prozessoreinfihrung
AMit Fit — Form — Funktion auch langer

(> 10 Jahre)
durch Einsatz von Embedded COM Express Modulen

7 Jahre gleichbleibende Konfiquration / Investionssicherheit

Page 11
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COMSys 7]

Core™i7

Skalierbarkeit
ASkalierbar - Intel® Atom bis Intel® Core® i7 aeow
ADie nichste Generation von Intel® CPUs G

konnen genutzt werden e em

durch Einsatz von Embedded COM Express Modulen

r . . .
Rechenleistung passend zur Anwendung in gleicher Bauform
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COMSys 7]

Flexibel

WU A Mini ITX Formfaktor
Standard

durch Festlegung auf

Standard Formfaktor

[ . . o
Nutzung der breiten Infrastruktur fir Mini ITX Formfaktor
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COMSys 7]

RS-232 Gbit LAN F | eXi bel
LV A \ielzahl von

UsB |/O LVDS .
i pCle  SATA Standard Schnittstellen

8 . L
durch hohe Integration von Standardschnittstellen

[ . .
Erweiterungen ohne Zusatzentwicklungen

Mini ITX

Standard
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COMSys ]

Flexibel R
— APCI Erweiterung o
PCI/ PCle A : SR
APCle Erweiterung CONSA
Ry
v

durch integrierten Riser

Individuelle Gesamtlosungen schnell mit
Standard Bauteilen umgesetzt

[ 50 [ SV [ [ —7 v rwr Ty
@ G 3 so IP Jahre i
0 oY Dt - X Standard

www.tg—group.com
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COMSys

Flexibel

Al1/O Extension

AUSB 2.0, PCle x1, HDA
SDVO, I2C

a | | |\l 0 Q&: U fhre i x US%:' ) W - pCI /::IP“CIe
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COMSys 7]

Embedded, aber so flexibel wie ein Standard-P C ... ‘

... mit Embedded Building Blocks

r 5-232 Gbit LAN r_ — ™~
Mini ITX 1= Multi = ) =
USB LVDS N
Standard r O PCI/ PCle
SAT
Mini PCle Slot
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COMSys — der Baukasten

Page 18
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COMSys — Was ist als Standard bei TQ verfugbar? o

 COMKIit-N270-STD fur Ultra-Low-Power Anwednungen
Embedded PC Kit (komplett montiert/gepruft) bestehend aus
— MB-COME-1 Mainboard "Standard" (Mini ITX, 170 x 170 mm)
— COM Express Modul mit Intel Atom N270 / 945GSE (conga-CA945/N270)
— 2GB DDR2 SO-DIMM
— Heatspreader fur direkte thermische Anbindung
inkl. Montageset fur die direkte Montage einer 2,5" HDD/SSD und Quick Start Guide Doku

« COMKIit-CM723-STD gute Rechenleistung & passive Kuhlung
Embedded PC Kit (komplett montiert/gepruft) bestehend aus
— MB-COME-1 Mainboard "Standard” (Mini ITX, 170 x 170 mm)
— COM Express Modul mit Intel Celeron M 723 ULV / GS45 (conga-BS45/723)
— 2GB DDR3 SO-DIMM (zweiter SO-DIMM Steckplatz frei)
— Heatspreader fur direkte thermische Anbindung
inkl. Montageset fur die direkte Montage einer 2,5" HDD/SSD und Quick Start Guide Doku

* COMKIit-P8400-STD hohe Rechenleistung mit Dual Core
Embedded PC Kit (komplett montiert/gepruft) bestehend aus
— MB-COME-1 Mainboard "Standard” (Mini ITX, 170 x 170 mm)
— COM Express Modul mit Intel Core 2 Duo P8400 / GM45 (conga-BM45/P8400)
— 2GB DDR3 SO-DIMM (zweiter SO-DIMM Steckplatz frei)
— Kuhlkorper fur die Verwendung in aktiv gekihlten Gesamtsystemen
inkl. Montageset fur die direkte Montage einer 2,5" HDD/SSD und Quick Start Guide Doku
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COMSys — Was ist als Standard bei TQ verfligbar? /1]

« MB-COME-1L

Mainboard fir COM Express Module Type 2

Typ "Standard" (Mini ITX 170x170 mm)

Externe Schnittstellen:

2x Gigabit ETH, 4x USB, DVI-I, RS-232, Power-Tatser, Reset-Taster
Interne Schnittstellen:
CompactFlash Steckplatz, CFast Steckplatz, Steckplatzf or 2, 5”7 SADAD/ TS
LVDS&HMI-Schnittstelle, 2x USB, Mini PCle Steckplatz, System Schnittstelle,
IO Erweiterungsschnittstelle, Riser Interface fur PCI/PCle Standard Karten,
20 pin ATX Versorgungsanschluss, Batterie (CR2032, gesockelt)

e Riser Cards

Far /
— 1x PCI

— 1x PCle (x1)
— 1x PCI & 1x PCle (x1)

/Zusatzliches Zubehor

* Es konnen viele Standard

* Zubehor _ Komponenten aus dem PC Markt
— HDD Befestigungsset eingesetzt werden.
— 10 Blende

e Fir weitere Informationen
besuchen Sie unsere Website:
www.tg-group.com/COMSys

Beispiel
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COMSys — Anwendungsbeispiele

YA
» e
4
Embedded Building Blocks hd 1/1

Solutions

BoxPC mit IP54 Schutz mit
Gehause von unserem
Partner apra-norm

Einige Ideen von der Embedded World (03/2011):
 Embedded Server mit RAID Technologie
 Digital Signage / Verkaufsautomaten / HMI-Einheiten 32 Displ ay

e Mess- und Steuerungssysteme mit integriertem
« Datenaufzeichnung und vieles mehr Embedded PC

Digitale Anzeigen:
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Embedded Building Blocks
Der einfache und schnelle Weg zu Ihrem Embedded System

Mehr Informationen unter
info@tqg-group.com

www.tg-group.com/COMSys
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